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PDA

PENETRATION DYNAMICS
ANALYZER MST

Kagit ve kartonun tutkallama, baski ve kaplanma
ozelliklerini belirleme
Bir kagit veya kartonun tutkallama ozelligi ve porozitesi
geleneksel olarak standart test cihazlan ile test edilir, orn.
I. AVANTAJLARI tutkallama ozelligi icin Cobb ve porozite icin Gurley. Tim
gerekli parametrelerin, Uzerinde anlasmaya varilan spezi-
« asagidakilerin olclimii fikasyonlar dahilinde olmalarina ragmen siklikla doniistiirme
- yiizey boyutu durumlan soz konusudur. Boyle bir durumda belirtilen standart
- yiizey hidrofobisi ve test cihazlan, bu durumlarin nedenlerini tespit etmekte
- yiizey porozitesi yardimci olmuyor. emtec PDA.C02 Niifuz Dinamigi Analizorii
e e tutkallama (modiil standardi) buna kiyasla donustiirme sureci icin onemli
- baski olan parametreleri yiizey hidrofobi / ylizey tutkallama ve
- ve kaplanma ozellikleri ylizey poroziteyi olcmektedir.
- belirleme
o dogru, giivenilir ve tekrarlanabilir IEMEL
e kullanim kolay Yiizey tutkallama ve yiizey porozitesi, bir kagidin veya

e tasinabilir kartonun yiizeyine sivilarin niifuzunu tespit etmektedir. Bu,

baski ve kaplama siireci icin onemlidir zira her iki parametre

de dogrudan nihai iriiniin kalitesini etkilemektedir. Ornegin
bir kagidin ylizey gozenek yapisi veya yiizey tutkallamasi,
‘.; KULLANICILAR donistiirme sirecinin ayarlan ile uyumlu degilse, kot bir
yapiskanlik veya kotli baski sonuclar soz konusu olabilir. PDA,

o kimyasal tedarikcileri bu iki onemli parametreyi 6lcmektedir ve boylece doniistiirme

o kagit ve karton ureticileri siirecini ve ayrica uretim kalitesini optimize etmekte yardimci

kagit ve karton dondstiriiciileri olmaktadir, bu da paradan ve zamandan tasarruf anlamina

Universiteler ve enstitiler gelir ve nihai uriiniin kalitesinde dalgalanmalar azaltir.

www.emtec-electronic.de
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PDA TEST SONUCLARI

Yiizey gozenek yapisi nitelendirme yapi icin

test sivist ”su + [PA”

I (%)
100
95
t
t95 t95 3s
kirmizi egri daha kapali bir gozenek yapisi
(test stvinin daha yavas nufuz etmesi)
yesil egri daha acik bir gozenek yapisi

(test sivinin daha hizli nifuz etmesi)

Yiizey tutkallama /hidrofobi nitelendirme icin test sivisi suyu

I (%)
100
t
Max Max 3s
kirmizi egri daha dusuk yuzey tutkallama/
daha az hidrofobik malzeme
(nUfuz daha erken baslar)
yesil egri daha yuksek ylzey tutkallama/

daha fazla hidrofobik malzeme

(nufuz daha gec baslar)
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UYGULAMA ALANLARI

Ar-Ge

surec optimizasyonu
uruin optimizasyonu
giris kontrolu

kalite glivence

hata giderme
sikayet yonetimi

benchmarking

MALZEMELER
kagit

karton

SONUCLAR

ylzey tutkallama / hidrofobi (ilgi ceken deger: maks.)

ylizey porozitesi (ilgi ceken deger: t95)

TEKNIK VERILER

temel cihaz boyutlari 42 x 16 x 32 cm (Y x G x K)

MKU boyutlan 11 x 16 x 24 cm (Y x G x K)

cihaz agirligi yaklasik 16 kg

glic kaynagi 115-230 VAC, 50/60 Hz
ornek boyutlar 75 x 50 mm
olcum frekanslar 1 MHz, 2MHz secilebilir
olcum araliklan ayaklasik Tms
ilk olcililen deger s1v1 temasi sonrasi yaklasik 10 ms
veri yapisi ASCII dosyasi

YAZILIM
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